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● 製品物性表

●条件-40℃⇔１２５℃   部品:2012R) ●雰囲気温度：１50℃ 
●スルーホール径：1mmΦ 

●Cuランドサイズ：3mmΦ
●Cu線径：0.8mmΦ

Sn SSn
Sn結晶のすべり面に従って塑性変形を生じる 固溶元素周囲の結晶歪みが、すべり面を歪ませて塑性変形を抑制。

Snの塑性変形 Sbによる固溶強化

固溶強化
固溶元素がSnに溶け込む
ことで、Sn結晶を硬化さ
せる合金の改質。

固溶強化+析出強化された、高温クリープ特性に優れる高耐久合金

Sb・Ni系　高耐久合金ソルダペースト

SX3A58-M500C Sn 3.3Ag 0.7Cu 3.0Sb +Ni

改質元素（Sb）添加による「固溶強化」

改質元素（Ni）添加による「析出強化」

SAC305以上の強度特性

冷熱サイクル時の変形抑制メカニズム

6330チップ　はんだ接合部

冷熱サイクル後のシェア強度比較 クリープ試験比較データ

SX3A58-M500C
Sn 3.3Ag 0.7Cu 3.0Sb + Ni
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Sb・Ni

Snの塑性変形 Sbによる固溶強化

・はんだ凝固時に析出物：(Cu-Ni)6,Sn5としてSn結晶
粒界に微細分布し、はんだ組織を緻密にして強度を
高める。

・耐熱性が高く、経時的に凝集しにくい元素（Ni）を選
択することではんだの耐熱性を向上

クリープ特性改善により、使用温度の高い製品等での寿命向上に寄与します。

JPN PAT. #3353662

SX3A（Ni添加）SAC305（Ni未添加）


